
 

 

 
 
 
 
 

F A X - R E Q U E S T  
 

LaserMicronics GmbH Fax: 05131-7095-0 
Herrn Lars Ederleh 
 
 

* Please call me back!     
* Yes, I’m interested in further information! 

 

* 3D-MID structuring using the LPKF-LDS®
 method 

* Laser Plastics Welding 

* Micromachinig of ceramics (cutting, drilling, scribing, engraving, marking) 

* Structuring of solder resist and cover foils 

* Laser cutting of flexible and flex-rigid boards as well as of thin multilayer 
boards 

* Laser direct structuring of metallic and organic etch and plating resists for 
the production of fine lines < 50 μm 

* Laser Direct Patterning (LDP) of thin metal and organic layers for ultra 
fine lines < 15 μm 

* Laser cutting and drilling of RF materials 

* Laser post processing and laser repair of PCB 

* Laser Structuring of  ITO Layers 

 
 
Company: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

Name: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

Street, No.: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

City/Country: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

Tel.: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

Fax: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

Email: ...............................................................................… … … … .… … … … … … … .… … ..… … ........... 

 No, I´m not interested in further information! Please strike me off your list!   * 


